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(57) Abstract: The invention relates to an apparatus and also to a corresponding method for producing an electrically conductive
direct bond between a bonding side of a first substrate (1) and a bonding side of a second substrate (14), comprising the following
features: - a working space (22) which can be closed gastight with respect to the surroundings and to which a vacuum can be
applied, - a working space (22) comprises: a) at least one plasma chamber (4) for modifying at least one of the bonding sides and at
least one bonding chamber (5) for bonding the bonding sides and/or b) at least one combined bonding/plasma chamber (20) for
moditying at least one of the bonding sides and for bonding the bonding sides.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie ein korrespondierendes Verfahren zum Erzeugen eines
elektrisch leitfihigen Direktbonds zwischen einer Bondseite eines ersten Substrats (1) und einer Bondseite eines zweiten Substrats
(14) mit folgenden Merkmalen: einem zur Umgebung gasdicht schlieBbaren und mit Vakuum bautschlagbaren Arbeitsraum (22),
einem Arbeitsraum (22) umfasst: a) mindestens eine Plasmakammer (4) zur Modifizierung mindestens einer der Bondseiten und
mindestens eine Bondkammer (5) zum Bonden der Bondseiten und/oder b) mindestens eine kombinierte Bondplasmakammer (20)
zur Modifizierung mindestens einer der Bondseiten und zum Bonden der Bondseiten.



